证券代码：688252                          证券简称：天德钰

深圳天德钰科技股份有限公司投资者关系活动记录表
                                                        
	投资者关系活动类别

	特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            ☑业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观	
□其他 （请文字说明其他活动内容）

	参与单位名称
	上海卓银私募基金管理合伙企业(有限合伙)
	西安江岳私募基金管理有限公司

	
	西南证券股份有限公司
	华西银峰投资有限责任公司

	
	财通基金管理有限公司
	上海呈瑞投资管理有限公司

	
	华西证券股份有限公司
	海南羊角私募基金管理合伙企业(有限合伙)

	
	上海申银万国证券研究所有限公司
	中国人保资产管理有限公司

	
	华泰证券股份有限公司
	北京赛伯乐绿科投资管理有限公司

	
	深圳市麻王投资集团有限公司
	上海嘉世私募基金管理有限公司

	
	广东正圆私募基金管理有限公司
	横琴淳臻投资管理中心(有限合伙)

	
	国海证券股份有限公司
	杭州军璐投资有限公司

	
	华商基金管理有限公司
	海南翎展私募基金管理合伙企业(有限合伙)

	
	深圳市天同慧合企业管理有限公司
	珠海德若私募基金管理有限公司

	
	中泰证券股份有限公司
	观富(北京)资产管理有限公司

	
	InPoint Asset
	上海度势投资有限公司

	
	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
	

	时间
	2026年6月8日

	地点
	电话交流会

	上市公司接待人员姓名
	[bookmark: _GoBack]董事会秘书：邓玲玲

	投资者关系活动主要内容介绍

	1、公司驱动芯片（DDIC）、电子纸驱动及快充芯片等各类产品是否都同步进行了价格调整？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。关于产品价格策略，公司始终坚持以市场需求为导向、以客户价值为核心。面对上游原材料成本上涨的压力，公司正密切关注成本端的变动情况，并根据原材料成本的实际增幅，适度、温和地调整部分产品的价格，以平滑成本上涨带来的压力。在定价策略上，我们会在保持产品市场竞争力的同时，努力通过技术优化和供应链管理来提升经营效率，确保公司整体毛利率水平处于合理区间。公司将持续致力于为客户提供高性价比的解决方案，以实现长期可持续发展。谢谢！

2、公司能否分享一下海外客户拓展的进展？海外增长主要来自电子价签、显示驱动，还是快充、VCM等新产品？后续海外市场的增长可持续性如何判断？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司持续拓展海外优质客户，海外业务整体取得了积极进展。海外增长主要得益于电子价签驱动芯片业务的强劲需求，以及显示驱动芯片等产品的稳步拓展。公司电子价签驱动芯片凭借技术领先优势，已实现规模化出货，并服务于全球零售巨头，市场需求旺盛。公司将持续把握市场机遇，深化与海外客户的合作，努力取得订单，以推动海外业务的持续发展。关于后续海外市场的具体增长情况，敬请关注公司后续披露的定期报告及相关公告。谢谢！

3、请问公司近期在优化产品结构、以及与上游晶圆厂协同降低成本方面，采取了哪些有效措施来稳定甚至提升毛利率？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司始终致力于通过优化产品结构与深化供应链协同来提升经营效率与盈利能力。
在优化产品结构方面，公司坚持技术创新，持续加大研发投入，围绕高分辨率、高刷新率等关键指标提升产品性能，并不断完善LCDDDIC、TDDI、OLEDDDIC等多系列产品布局，以满足高端市场需求。同时，公司通过高毛利产品线的拓展和市场份额的提升，持续优化整体产品组合。
在与上游晶圆厂协同降低成本方面，公司严格遵循Fabless模式，持续完善多元化、安全稳定的供应链体系，深化与晶圆代工等上游核心伙伴的战略合作，以保障产能供给、产品品质与交付稳定性。公司通过架构优化、设计创新与制造流程改进，有效控制生产成本。未来，公司将继续通过上述举措，努力提升产品综合竞争力与运营效率，力求使毛利率水平保持在合理区间，以实现长期可持续发展。谢谢！

4、公司在传统产品线之外，是否有新的产品线布局或外延发展想法，例如利用在手现金进行投资并购？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。关于未来发展规划，公司将围绕主营业务与长期发展战略，密切关注行业技术变革及产业链上下游机遇，审慎开展产业投资与并购整合，以完善战略布局。公司将持续强化现有四大产品线的技术优势，并积极拓展新产品领域，丰富产品矩阵。具体的投资并购计划，如涉及需披露事项，公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。敬请关注公司后续公告。谢谢！

	关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明
	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2026年6月8日



